


 

 

IPK-Series IPK-23,25,36,50, GSP-23KR FCB,CSP,FPC 真空ラミネートタイプキャリアフィルム     

Release
SB-25D, 38D, 50D FPC,リジット基板用リリースフィルム    (190°C)

Film   フッ素系リリースフィルム    低表面抵抗、高耐熱性    

SB-2000 Series SB-2000 PET   ベース5 レイヤー - マルチリリースフィルム   

SB-3000 Series SB-3000(標準,
 

高耐熱性) FPCBホットプレス用軟質ポリプロピレンフィルム      

IPP Series IPP-198,25S,38S   帯電防止仕上フィルム,  19㎛

Matte PET Film GSP-36HP   

Normal PET Film GR-19, 23, 25    ノンコート・ノーマルＰＥＴフィルム, 19㎛

BF Series BF-2200 多層(PP,  PE)   厚物フィルム

Multiple Layer Sheets 3〜6 Sheets  Pマット ET+PVC+AL+PET  (ユーザー志向 )

GSP Corporation 1 “Global Material Leader”

ＧＳＰ製品

主な製品　 説明

マットタイプＰＥＴフィルム



パッケージ基板およびリジッド/フレキシブルPCBに適用可能

SRの平坦 と粗さを向上させます

主要モデル：IPK‑23、GSP‑23KR

SR工程の真空ラミネート工程で使用されるキャリアフィルム



SR表面粗度

SRとDAF＆EMCの密着性を向上させるマッドタイプのノンコーティングタイプフィルムです。

接着を改善し、弱い接着によって引き起こされる失敗を防ぐのに役 ちます。IC半導体で　



プレス部 バキューム部

バキューム部プレス部



プレス部 バキューム部

バキューム部 レイアップ部プレス部



プレス部　　

冷却部

バキューム部プレス部



均一な粗度を作る革新的な技術

優れた帯電防止特性

巻き戻し時の圧力が均一でシワにならない

　　

異物付着防止効果

SRにラミネートすることにより、取り扱いによる剥離防止

SRのDAFやEMCへの接着が強い。ボイドフリーへの解決策です。



　　　　F‑5値

　　　摩擦係数

表面粗度（Ra）㎛0.40〜0.50

　　　　

　 　

　　

収縮率

　　　平均厚さ

　　　引張強度

破断時の伸長率

熱





ご要望で変更できます

ご要望で変更できます



   　　
　

　

　　

　

　　　

　





価格競争

素材開発力

顧客主導
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